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Weltrekord in der Oberflachen-

strukturierung

Kiinstlich hergestellte Mikro- und
Submikrometerstrukturen auf Oberfld-
chen kénnen mechanische, biologische
bzw. optische Eigenschaften beeinflus-
sen. Seit Jahren wichst das Interesse an
der Anwendung solcher Strukturen. Das
Fraunhofer IWS Dresden entwickelt fiir
die schnelle Laserstrukturierung modu-
lar aufgebaute Lasersysteme und hat da-
mit einen neuen Weltrekord aufgestellt:
Bei der Mikrostrukturierung einer Poly-
meroberfliche konnten Geschwindigkei-
ten von 0,7 m2/Min. erreicht werden.

Die Herstellung von Mikro- und Sub-
mikrometerstrukturen auf Oberflichen
wird mit unterschiedlichen Technologien
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verfolgt. Bisher waren diese Techniken
jedoch aufwendig, fiir industrielle Pro-
zesse zu langsam und nicht auf 3D-Bau-
teilgeometrien iibertragbar. Die direkte
Laserstrahlinterferenzstrukturierung
(DLIP: Direct Laser Interference Patter-
ning) ermdglicht eine Verkiirzung der
Prozesszeiten bei hoheren Auflésungen.
Bei dieser Technologie wird ein Laser-
strahl in zwei oder mehr Laserstrahlen
aufgespalten und dann auf der Werk-
stiickoberfliche wieder iiberlagert. Da-
durch kommt es zu einer periodischen
Modulation der Laserintensitét, welche
die Strukturierung der Bauteiloberfld-
chen ermoglicht. No

Mikrostrukturiertes
Polycarbonat-Sub-
strat.

Neue Fehleranalyse fiir PV-Kraftwerke

Das Photovoltaik-Institut Berlin hat
ein Verfahren entwickelt, mit dem Solar-
module ohne Demontage automatisiert
und schneller als bisher untersucht wer-
den konnen. Bis zu 1000 Module pro
Nacht konnen mittels Elektrolumines-

Module werden nachts fir den Elektrolumines-
zenz-Test bestromt.
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zenz-Messung gepriift werden. Eine Soft-
ware analysiert die Testbilder und gibt
Aufschluss dariiber, welche Module aus-
getauscht werden sollten.

«Wenn ein PV-Kraftwerk weniger Er-
trag liefert als geplant, beginnt die Fehler-
suche. Je schneller der Fehler gefunden
wird, desto mehr Gewinn kénnen Betrei-
ber mit der Anlage erzielen. Durch einen
besonderen Messaufbau kénnen wir hoch-
aufgeloste  Elektrolumineszenz-Bilder
mehrerer Module gleichzeitig aufnehmen,
das spart Zeit», erklért Juliane Berghold,
Leiterin des Bereichs Modultechnologie
am PI-Berlin. «Unsere Untersuchungen
zeigen, dass PV-Module héufig bereits
beim Transport beschiddigt werden. Ein
Hinweis darauf kann beispielsweise ausge-
prégter Zellbruch in der Mitte der Module
sein, wenn er bei einem Grossteil der Mo-
dule eines Kraftwerkes relativ einheitlich
auftritt», berichtet Juliane Berghold.  No

Mit dem Sensor kénnen Oberflachenstrukturen in
3D wie etwa Kippeffekte gepriift werden.

Ultraschneller Zeilensensor
Banknoten werden mit Sicherheits-
merkmalen ausgestattet, auch solchen,
die mit blossem Auge nicht sichtbar sind,
sowie Hologrammen mit Kippeffekten.
Qualitédtspriifungen beim Druck sollen
mit Hilfe spezieller Kameras sicherstel-
len, dass diese Merkmale auf jeder Bank-
note fehlerfrei vorhanden sind. Die Ge-
schwindigkeit heutiger Sensoren reicht
aber oft nicht aus, um die Qualitét in
Echtzeit wiahrend des Produktionsprozes-
ses zu priifen. Mit dem 60-Zeilen-Sensor,
den Fraunhofer-Forscher entwickelt ha-
ben, ist dieses Problem entschérft, denn
erist doppelt so schnell wie heute verfiig-
bare Losungen und liefert gleichzeitig
Bilder in sehr hoher Auflosung. Der Sen-
sor erfasst die Geldscheine - dhnlich wie
ein Scanner - Zeile fiir Zeile, wenn sie
aus der Druckerpresse kommen. Pro Se-
kunde nimmt die Kamera dabei bis zu
200000 Farbbilder auf, bei Belichtungs-
zeiten im Mikrosekunden-Bereich. ~ No

Gedruckte Kesterit-Solarzellen
Forscher haben ein neues Verfahren
entwickelt, um mit einer speziellen Tinte
Kesterit-Absorberschichten (CTZSSe)
auszudrucken. Solarzellen mit diesen Ab-
sorberschichten erreichten Wirkungs-
grade von 6,4%. Auch wenn dies noch
deutlich unter den Kesterit-Rekordwer-
ten liegt, ist das Tintendruck-Verfahren
interessant fiir die industrielle Produk-
tion, da es extrem okonomisch ist und
kaum Abfille erzeugt. No

Sicherheitsnetzwerk wachst

Vor Kurzem wurde das X-Force-Ex-
change-Netzwerk gegriindet, heute geho-
ren ihm bereits 1000 Unternehmen aus
16 Industrien an. Die soziale Plattform in
der Cloud erlaubt den offenen Zugang zu
historischen und Echtzeit-Daten-Auf-
zeichnungen von Sicherheitsbedrohun-
gen, inklusive Life-Reports des weltwei-
ten Threat-Monitoring-Netzwerks der
IBM. Damit kénnen sich Firmen gezielter
gegen Cyberattacken wehren. No
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